
◇ ◇ 国 際 会 議 ◇ ◇

（※は参加費割引あり）
2023 International Conference on Electronics Packaging（ICEP2023）（※）
期 日 2023 年 4 月 19 日（水)～22 日（土）
会 場 市民会館シアーズホーム夢ホール（熊本市）
問合先 エレクトロニクス実装学会担当 乃万

TEL〔03〕5310-2010，FAX〔03〕5310-2011
icep2023@jiep.or.jp http://www.jiep.or.jp/icep/

International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2023（ISOM’ 23）光メモリ・画像・計測国際シン
ポジウム 2023
期 日 2023 年 11 月 19 日（日)～22 日（水）
会 場 高松シンボルタワー（高松市）
問合先 ISOM事務局 (株)アドスリー内 担当 木村

TEL〔03〕3528-9841，FAX〔03〕3528-9842
secretary@isom.jp https://isom.jp/

第 29 回人工生命とロボットに関する国際シンポジウム
期 日 2024 年 1 月 24 日（水)～26 日（金）
会 場 ハイブリッド開催 B-con Plaza（別府市） オンライン（Zoom）
問合先 人工生命とロボット国際学会 AROB事務局

TEL〔097〕594-0181，FAX〔097〕547-9242
arobsecr@isarob.org https://isarob.org/symposium/


